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Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-17366-01-00.

Inhaber der Teil-Akkreditierungsurkunde:

SLV M-V GmbH
(SchweiBtechnische Lehr- und Versuchsanstalt Mecklenburg-Vorpommern GmbH)
Alter Hafen Siid 4, 18069 Rostock

Das Priiflaboratorium erfillt die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser
Anlage aufgefiihrten Konformitatsbewertungstatigkeiten durchzufiihren. Das Priflaboratorium erfllt
gegebenenfalls zusatzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschlieBlich solcher in
relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdriicklich bestatigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fiir
Priiflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

manuelle zerstorungsfreie Priifverfahren (Durchstrahlungs-, Eindring-, Magnetpulver-, Ultraschall-
und Sichtpriifung) in der metallerzeugenden und metallverarbeitenden Industrie sowie in der
Anlagentechnik und im Anlagenbau

Innerhalb der mit * gekennzeichneten Akkreditierungsbereiche ist dem Priiflaboratorium, ohne dass
es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Anwendung der hier aufge-
fiihrten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Priifverfahren mit unterschiedlichen Ausgabe-
standen gestattet. Das Priiflaboratorium verfiigt Giber eine aktuelle Liste aller Priifverfahren im
flexiblen Akkreditierungsbereich.

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des
Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und liberwachten Akkreditierung ist der Datenbank
akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Verwendete Abkilirzungen: siehe letzte Seite Seite 1 von 4


http://www.dakks.de/
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1 Zerstorungsfreie Prifverfahren

1.1 Durchstrahlungspriifungen *

DIN EN ISO 17636-2
2023-05

DIN EN 12681-2
2018-02

1.2 Eindringpriifungen *
DIN EN ISO 3452-1
2022-02

DIN EN ISO 3452-6
2009-04

DIN EN 1371-1
2012-02

DIN EN 10228-2
2016-10

Zerstorungsfreie Prifung von SchweiRverbindungen - Durchstrahlungs-
prifung - Teil 2: Rontgen- und Gammastrahlungstechniken mit digitaler
Detektoren

(hier: nur Réntgen, nur stationdr)

GieRereiwesen - Durchstrahlungsprifung - Teil 2: Technik mit digitalen
Detektoren
(hier: nur stationdr)

Zerstorungsfreie Prifung - Eindringprifung - Teil 1: Allgemeine Grund-
lagen
(hier: Abschnitt 8)

Zerstorungsfreie Prifung - Eindringprifung - Teil 6: Eindringpriifung
bei Temperaturen unter 10 °C
(hier: Abschnitt 4)

GieRereiwesen - Eindringprifung - Teil 1: Sand-, Schwerkraftkokillen-
und Niederdruckkokillengussstiicke

Zerstorungsfreie Prifung von Schmiedestlicken aus Stahl - Teil 2:
Eindringprifung

13 Magnetpulverpriifungen *

DIN EN 1SO 9934-1
2017-03

DIN EN I1SO 17638
2017-03

DIN EN 10228-1
2016-10

Gultig ab:

06.06.2023
Ausstellungsdatum: 06.06.2023

Zerstorungsfreie Prifung - Magnetpulverprifung - Teil 1: Allgemeine
Grundlagen
(hier: Abschnitte 7 bis 14)

Zerstorungsfreie Prifung von Schweillverbindungen - Magnetpulver-
prifung

Zerstorungsfreie Prifung von Schmiedestlicken aus Stahl - Teil 1:
Magnetpulverpriifung
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1.4 Ultraschallpriifungen *

DIN EN ISO 17640
2019-02

DIN EN ISO 16810
2014-07

DIN EN ISO 16823
2014-07

DIN EN ISO 16826
2014-06

DIN EN 10160
1999-09

DIN EN 10228-3
2016-10
DIN EN ISO 16809

2020-02

DIN I1SO 4386-1
2022-08

1.5 Sichtpriifungen *

DIN EN 1SO 17637
2017-04

DIN EN 13018
2016-06

( DAKKS
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Zerstorungsfreie Priifung von Schweillverbindungen - Ultraschall-
prifung - Techniken, Priifklassen und Bewertung
(hier: Abschnitte 8 bis 11 und 13, Anhang A)

Zerstorungsfreie Prifung - Ultraschallprifung - Allgemeine Grundsatze
(hier: Abschnitt 9)

Zerstorungsfreie Prifung - Ultraschallprifung - Durchschallungstechnik
Zerstorungsfreie Priifung - Ultraschallpriifung - Prifung auf Inhomoge-
nitaten senkrecht zur Oberflache

Ultraschallprifung von Flacherzeugnissen aus Stahl mit einer Dicke
groRer oder gleich 6 mm (Reflexionsverfahren)

Zerstorungsfreie Priifung von Schmiedestlicken aus Stahl - Teil 3:
Ultraschallpriifung von Schmiedestilicken aus ferritischem oder
martensitischem Stahl

Zerstorungsfreie Priifung - Dickenmessung mit Ultraschall
Gleitlager - Metallische Verbundgleitlager - Teil 1: Zerstorungsfreie

Ultraschallpriifung der Bindung fiir Lagermetall-Schichtdicken
>0,5mm

Zerstorungsfreie Prifung von SchweilRverbindungen - Sichtpriifung
von SchmelzschweiRverbindungen

Zerstorungsfreie Prifung - Sichtpriifung - Allgemeine Grundlagen
(hier: Abschnitte 5 und 6)

1.6 Verfahrensiibergreifendes Regelwerk fiir ZfP (hier fiir: RT, PT, MT, UT) *

AD 2000 Merkblatt HP 5/3

Anlage 1
2020-12

Gultig ab:

Zerstorungsfreie Prifung der Schweillverbindungen - Verfahrenstech-
nische Mindestanforderungen fiir die zerstorungsfreien Priifverfahren
(hier: Abschnitte 3 (UT) und 4 (MT), iibrige Verfahren nach den
referenzierten Priifnormen)

06.06.2023
Ausstellungsdatum: 06.06.2023
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verwendete Abkiirzungen:

AD HP Arbeitsgemeinschaft Druckbehélter; Herstellung und Priifung
DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

EN Europaische Norm

IEC International Electrotechnical Commission

ISO International Organization for Standardization

MT Magnetpulverprifung

PT Eindringprifung

RT Durchstrahlungspriifung

) Ultraschallprifung

Glltig ab: 06.06.2023
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